新竹科學園區投資申請書




日期：
文號：

受文者：國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
主旨：請准予                              (等)在新竹科學園區設立「○○○○○○○ (組織型態)」
說明：
一、(請簡述投資動機)
二、請核准下列投資事項：
	(一)事業中文名稱：
	

	(二)事業英文名稱：
	

	(三)營業項目代碼及產品/服務內容：
	1.CC01080 電子零組件製造業
2.
3.
研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務(中、英文並列)：
1.光纖雷射模組(Fiber laser module)
2.
3.

	(四)投資金額：
(預計至第3年投入之公司資本額、分公司營運資金、有限合夥出資額)
	新台幣              元(並依左列金額之千分之三繳納投資保證金)
投資金額中是否有僑外投資部份：
   □否（以下免填）
   □是
   1.以匯入股款方式投資等值新台幣        元。
   2.以原幣保留國外投資人投資額計(外幣)             元，用以匯出購買機器設備、原物料及支付權利金等用途。
   3.以等值於新台幣          元之全新機器設備或原物料作為投資。



三、投資人姓名與出資明細表： 
	姓名或名稱
	身分（註1）
	出                  資

	
	
	種類（註2）
	幣別
	金額
	%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	


※註1：請依「本國人」、「本國法人」、「華僑」或「外國人」、「外國法人」分別填寫。
  註2：出資種類請依「現金」、「機器設備」或「技術作股」分別填寫。

四、其他事項(請自行填列) 


五、申請應備文件及檢核：
	自我檢核
	文件名稱及份數

	□是 □否
	一、投資申請書(含切結書(一)、(二))正本1份，副本2份。

	□是 □否
	二、代理人授權書正本1份。（非委由代理人申請者免附）

	□是 □否
	三、投資計畫書10份。

	□是 □否
	四、用水用電量評估表(申請入區階段)2份。

	□是 □否
	五、園區事業投資設置申請污染總量預估表3份。




	投資申請人：
	(簽章) 

	投資代理人(若有)：
	(簽章) 

	聯絡人：
	

	聯絡電話：
	

	聯絡地址：
	

	E-mail： 
	




申-1
切結書一
[bookmark: _GoBack]茲切結本人對中華民國之投資與相關法令已有相當認知，爾後願意確實遵守，又按行政院國科會核定之投資事業計畫內容，依照科學園區設置管理條例第十一條之規定進行投資及有效防治污染，並願於投資核准之日起六十日內按核准之「投資金額」千分之三繳納「投資保證金」，如有違反上述切結事項，所繳納之保證金由貴局不予發還，本人絕無異議。
此致
  國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局


立切結書人：______________________
中 華 民 國○○年○○月○○日




























切結書二

緣立切結書人等擬於新竹科學園區投資設立「               」(以下稱「園區事業」)，立切結書人等茲鄭重聲明並切結如下：
1、 園區事業所使用之技術及所生產之產品，係立切結書人等獨立開發之成果或循合法之方式取得，絕無剽竊或任何侵害他人智慧財產權或其他合法權益之情事。
2、 園區事業所使用及未將使用之商標及其他標識，均係園區事業自行設計創造之圖樣，並依法登記註冊，絕無仿冒或侵害他人商標或其他合法權益之情事。
3、 園區事業經營之方式、人員之任用、產品之行銷及生產技術之研發，均將依照各項有關法律之規定，絕不採取任何不正當或不合法的手段或不公平競爭，以獲取利潤。
4、 立切結書人等如因違反前三項所列情事之一，致與他人發生任何訴訟行為，均應由立切結書人等自行負責。
5、 立切結書人等如因違反第一至第三項所列情事之一，致受法律裁判，立切結書人等願負起一切法律責任，遵守法院之裁判或貴局之通知，立即停止任何侵害他人智慧財產權或其他合法權益之行為，或任何不公平競爭之行為，貴局並得採取任何適當措施以維護園區產業秩序與整體令譽，立切結書人絕無異議。

此致
  國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局


立切結書人：______________________
中 華 民 國○○年○○月○○日
















































○○○○○○○股份有限公司(組織型態)
 XXXX CORP.,LTD.








投資計畫書











中華民國 ○○年○○月○○日
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[bookmark: _Toc521498966]壹、計畫緣起與營運目標
[bookmark: _Toc521498967]一、計畫緣起
填寫說明：填寫本計畫背景、申請入區動機、對產業發展重要性，並依科學園區設置管理條例第4條第2項規定，投資計畫配合我國產業發展情形。 


[bookmark: _Toc521498968]二、營運目標
填寫說明：說明公司入區3年內之營運目標(如產品/服務可開發完成之階段及情形等)


[bookmark: _Toc521498969]貳、產品/服務與技術部分
[bookmark: _Toc521498970]一、開發產品/應用服務之內容
（一）產品/服務之項目及用途 
填寫說明：依序說明計畫所欲開發產品或應用服務之項目或服務標的等。


（二）產品規格/服務模式
填寫說明：說明計畫主要產品之功能規格或服務指標等，可以具體量化方式呈現或具體描述。

	產品/服務項目
	功能規格/服務模式
	特性

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc521498971]二、技術及智慧財產權
（一）核心技術\服務應用範圍
填寫說明：說明主要關鍵技術內容、執行方式與步驟；或服務應用之範圍、推動方式、加值應用等。並說明與既有技術之差異性、獨特性及優勢。



（二）國內外主要競爭者比較
填寫說明：說明主要產品技術與國內外競爭者之比較，請儘量以量化數據呈現。
	       競爭者           項目
	本案產品
	 國內XX公司
	國外XX公司

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



（三）技術來源
填寫說明：關鍵技術來源屬 1.自有技術、2.技術移轉、3.技術合作(技術移轉或技術合作應說明其執行方式、步驟與時程，並檢附合約)。

（四）智慧財產權管理
 填寫說明：關鍵技術之智慧財產權保護作法，以及專利佈局情形

	專利
	1.「類別」請填入代碼：(A)發明專利(B)新型專利(C)新式樣專利
2.請於備註欄註明申請中或已獲得

	類別
	專利名稱
	國別
	專利號碼
（申請號碼）
	專利權所有人
	專利核准日期
（申請日期）
	備註

	
	
	
	
	
	
	· 申請中
□ 已獲得


	
	
	
	
	
	
	· 申請中
□ 已獲得


	
	
	
	
	
	
	· 申請中
□ 已獲得





[bookmark: _Toc521498972]三、未來3年研究發展計畫及開發時程規劃
填寫說明：說明未來3年產品開發或應用服務建置之研究發展計畫及時程，各階段預計達成之目標等。


[bookmark: _Toc521498973]四、生產(或研發)流程/服務模式及設備投入情形
（一）生產(或研發)流程圖/服務應用模式
填寫說明：可以圖表方式呈現產品自研發至生產作業流程，或服務提供之模式及架構等。



（二）設備投入情形(如無者免填)
	編號
	設備名稱
(中英文併寫)
	用途及說明
	備註

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc521498974]五、是否曾獲得政府相關單位之研發補助或輔導(如無者免填)
	項次
	補助機關
	計畫名稱
	執行期程
	研發重點及執行成效
	補助額度
	自籌額度

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc521498975]參、市場與行銷模式
[bookmark: _Toc521498976]一、國內外市場現況及未來分析
填寫說明：說明本案產品/服務之目前及未來3-5年國內外相關產品/服務之市場供需與銷售分析。

[bookmark: _Toc521498977]二、主要目標市場及行銷策略
填寫說明：說明產品/服務應用的領域及服務對象、產品/服務銷售與價格策略、經營模式等。

[bookmark: _Toc521498978]三、未來3年營運銷售情形
單位：新台幣仟元
	產品/服務項目
	第1年
	第2年
	第3年

	
	數量
	銷售額
	數量
	銷售額
	數量
	銷售額

	○○○
	
	
	
	
	
	

	○○○
	
	
	
	
	
	

	○○○
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc521498979]肆、團隊部分
[bookmark: _Toc521498980]一、投資事業或企業簡介
填寫說明：如由企業或法人投資者，請簡介該企業或法人之現況；如屬新成立之事業者，請說明成立之背景。

[bookmark: _Toc521498981]二、經營及技術團隊
	職稱
	姓名
	主要學歷與資歷
	本業年資

	董事長
	○○○
	○○○大學生物化學碩士，曾任○○(股) 化工公司董事長，現任○○生物科技(股)公司董事長。
	具 30 年相關產業經營資歷

	總經理
	○○○
	○○○學院藥學系畢業，曾任○○化工(股)公司副總經理，現任○○生物科技(股)公司總經理。 
	具 33 年醫藥及化工相關產業經驗

	研發經理
	
	
	

	行銷經理
	
	
	

	生產經理
	
	
	

	財務經理
	
	
	

	行政經理
	
	
	

	研發人員
	
	
	

	技術人員
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc521498982]三、預計開始營運3年內人力規劃
填寫說明:依科學園區設置管理條例第4條第2項規定，須能使用或培養較多之本國科學技術人員
	年度
	第1年
	第2年
	第3年

	研發及工程人員
	
	
	

	總員工數
	
	
	

	研發及工程人員比率(研發及工程人員/總員工數)
	％ 
	％ 
	％ 



[bookmark: _Toc521498983]伍、財務部分
[bookmark: _Toc521498984]一、資金來源
填寫說明：請說明本計畫投資資金來源方式(如募資、增資、借貸或政府資金挹注等)


[bookmark: _Toc521498985]二、未來財務投入規劃
填寫說明：未來投資計畫資金依期程或執行各階段投入規劃情形。


[bookmark: _Toc521498986]三、最近3年財務情形(企業或法人投資者須提供)
填寫說明：由企業或法人投資者，請提供近3年之財務報表，下列格式僅供參考，可自行調整或提供。

（一）資產負債表
（二）損益表
（三）現金流量表

[bookmark: _Toc521498987]四、未來3年財務預估情形
（一）總投資金額：新台幣              元。
	1. 資本額、營運資金、有限合夥出資額
	新台幣
	                    元

	
	外幣
	                    元

	2.貸款
	新台幣
	                    元

	
	外幣
	                    元


註：外幣幣別       


（二）預計開始營運3年內研究發展費用金額及佔營業額比例：
填寫說明:依科學園區設置管理條例第4條第2項規定，3年研發經費佔營業額比例之平均值，須達國家科學及技術委員會科學技術統計要覽之全國製造業二年前該項比例值三倍以上。

單位：新台幣元
	年度
	第1年
	第2年
	第3年

	營業額
	
	
	

	研發費用金額
	
	
	

	比率
	％ 
	％ 
	％ 



（三）預計開始營運3年內營收與獲利狀況
	年度
	第1年
	第2年
	第3年

	營業額
	
	
	

	淨利
	
	
	

	淨利率
	％ 
	％ 
	％ 



（四）未來3年之資產負債表、損益表及現金流量表

1.資產負債表
單位：新台幣仟元
	[bookmark: _Hlk518593444]年 度
項  目
	第1年
	第2年
	第3年

	資產
	
	
	

	  流動資產
	
	
	

	  基金及投資
	
	
	

	  固定資產
	
	
	

	  無形資產
	
	
	

	  其他資產
	
	
	

	資產總額
	
	
	

	負債
	
	
	

	  流動負債
	
	
	

	  長期負債
	
	
	

	  其他負債
	
	
	

	負債總額
	
	
	

	資本(實收)
	
	
	

	資本公積
	
	
	

	保留盈餘
	
	
	

	其他
	
	
	

	減：庫藏股
	
	
	

	淨值總額
	
	
	

	負債及淨值總額
	
	
	



2.損益表
單位：新台幣仟元
	[bookmark: _Hlk518593541]年 度
項  目
	第1年
	第2年
	第3年

	營業收入
	
	
	

	  銷貨收入
	
	
	

	營業收入合計
	
	
	

	營業成本
	
	
	

	  銷貨成本
	
	
	

	營業成本合計
	
	
	

	營業毛利
	
	
	

	營業費用
	
	
	

	  管銷費用
	
	
	

	研發費用
	
	
	

	營業費用合計
	
	
	

	營業損益
	
	
	

	營業外收入
	
	
	

	營業外損失
	
	
	

	稅前(損)益
	
	
	

	所得稅利益(損失)
	
	
	

	稅後(損)益
	
	
	

	純益率
	
	
	



3.現金流量表
單位：新台幣仟元
	年 度
項  目
	第1年
	第2年
	第3年

	期初現金餘額
	
	
	

	營業活動
	
	
	

	  淨利
	
	
	

	  折舊/攤銷
	
	
	

	  資產及負債增減淨額
	
	
	

	淨流量
	
	
	

	投資活動
	
	
	

	  資本支出
	
	
	

	  存出保證金
	
	
	

	淨流量
	
	
	

	理財活動
	
	
	

	增資
	
	
	

	銀行借款
	
	
	

	淨流量
	
	
	

	淨流量
	
	
	

	理財活動
	
	
	




[bookmark: _Toc521498988]陸、建廠方式
	園區別
	□新竹園區        □竹南園區        □龍潭園區
□銅鑼園區        □新竹生醫園區    □宜蘭園區

	□自建廠房
	1.租用土地面積
	       平方公尺

	
	2.預定興工日期
	    年       月

	□租用標準廠房
	1.租用廠房面積
	       平方公尺

	
	2.預定租用日期
	    年       月

	□租用園區廠商自建廠房
	1.租用廠房面積
	       平方公尺

	
	2.預定租用日期
	    年       月

	
	3.租用園區廠商名稱
	




[bookmark: _Toc521498989]


柒、經濟效益
填寫說明：對國內經濟、相關上下游產業、技術及人才之效益。


[bookmark: _Toc521498990]捌、附件
相關之市場研究資料、技術移轉或技術合作合約、商標與專利權證明、產品說明與圖樣、代理人授權書、投資承諾書(Letter of Intent)等相關文件。


9
